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Typ

Type

Trägerfrequ.

Carrier
Frequency
kHz

Bestellnr.

Ordering Code

Typ

Type

Trägerfrequ.

Carrier
Frequency
kHz

Bestellnr.

Ordering Code

SFH 507-30 30 Q62702-P1701   SFH 507-38 38 Q62702-P1704

SFH 507-33 33 Q62702-P1702 SFH 507-40 40 Q62702-P1705

SFH 507-36 36 Q62702-P1703 SFH 507-56 56 Q62702-P1822

Wesentliche Merkmale

● Empfängermodul für Übertragungsprotokolle
mit kurzen Pulspaketen (N ≥ 6 Pulse pro Bit)

● Fotodiode mit integriertem Verstärker
● Gehäuse schwarz eingefärbt: Verguß optimiert

für eine Wellenlänge von 950 nm
● Hohe Störsicherheit
● Geringe Stromaufnahme (0.5 mA typ.)
● 5 V Betriebsspannung
● Hohe Empfindlichkeit
● TTL und CMOS kompatibel
● Mögliche Datenübertragungsrate 2.4 kbit/s

(N = 6, f0 = 56 kHz)

Anwendungen

● Empfänger für IR-Fernsteuerungen

Features

● Receiver module for transmission codes
with short bursts (N ≥ 6 pulses per bit)

● Photodiode with hybride integrated circuit
● Black epoxy resin:  daylight filter optimized

for 950 nm
● High immunity against ambient light
● Low power consumption (0.5 mA typ.)
● 5 V supply voltage
● High sensitivity (internal shield case)
● TTL and CMOS compatibility
● 2.4 kbit/s data transmission possible

(N = 6, f0 = 56 kHz)

Applications

● IR-remote control preamplifier module

IR-Empfänger für Fernbedienungen (für kurze Burst)
IR-Receiver for Remote Control Systems (for Short Burst)

SFH 507

Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
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SFH 507

Blockschaltbild
Block Diagram

Grenzwerte (TA = 25°C)
Maximum Ratings

Bezeichnung
Description

Symbol
Symbol

Wert
Value

Einheit
Unit

Betriebs- und Lagertemperatur
Operation and storage temperature range

TA, Tstg – 25 ... + 85 °C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature range

Tj 100 °C

Löttemperatur
Lötstelle 1 mm vom Gehäuse; Lötzeit t ≤ 10 s
Soldering temperature
soldering joint  ≥ 1 mm distance from
package, soldering time t ≤10 s

TS 260 °C

Betriebsspannung Pin 2
Supply voltage

VS – 0.3 ... + 6.0 V

Betriebsstrom Pin 2
Supply current

ICC 5 mA

Ausgangsspannung Pin 3
Output voltage

VOUT – 0.3 ... + 6.0 V

Ausgangsstrom Pin 3
Output current

IOUT 5 mA

Verlustleistung
Total power dissipation
TA ≤ 85 °C

Ptot 50 mW

OHF02198
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1) In Verbindung mit einer typ. SFH 415 bei Betrieb mit IF = 0.5 A wird eine Reichweite von ca. 35 m erreicht.
1) Together with an IRED SFH 415 under operation conditions of IF = 0.5 A a distance of 35 m is possible.

Kennwerte (TA = 25 °C)
Characteristics

Bezeichnung
Description

Symbol
Symbol

Wert
Value

Einheit
Unit

Betriebsspannung
Supply voltage

VS typ. 5.0
(4.5 ... 5.5)

V

Bestrahlungsstärke (Testsignal, s. Figure 2)
Threshold irradiance (test signal, see Fig. 2)

Ee min(30-40 kHz)
1)

Ee min(56 kHZ)
1)

Ee max
1)

typ. 0.4 (< 0.6)
typ. 0.45 (< 0.7)
30

mW/m2

mW/m2

W/m2

Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity

λs max 950 nm

Halbwinkel
Half angle

ϕ ± 45 deg.

Stromaufnahme Pin 2
Current consumption
Vs = 5 V, Ev = 0
Vs = 5 V, Ev = 40 kIx, sunlight

ICC

ICC

0.5 (< 0.8)
1.0

mA
mA

Ausgangsspannung Pin 3
Output voltage
IOUT = 0.5 mA, Ee = 0.7 mW/m2

(Testsignal, s. Figure 2)
(test signal, see Fig. 2)

VOUT low ≤ 250 mV
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Figure 1 Externe Beschaltung
External circuit

Figure 2 Optisches Testsignal (IR-Diode SFH 415, I F = 0.5 A, N = 6 pulses, f = f0, T = 10 ms)
Optical test signal
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 Relative sensitivity Ee min/Ee = f  (f / f0)
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Sensitivity vs. electric field disturbance
Ee min = f (E), field strength of disturbance,
f = f0

Relative luminous sensitivity
Srel = f (λ), TA = 25 oC

Output pulse
Ton, Toff = f(Ee)
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Sensitivity vs. bright ambient
Ee min = f (E)

Sensitivity vs. supply volt. disturbances ,
Ee min = f (∆VS RMS)

Sensitivity vs. dark ambient
Tp out = f (Ee)
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Sensitivity vs. duty cycle

Ee = f (tp / T)
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Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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